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プロセス接続用カバープラグ
ADAPTER PLUG G1
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機械的仕様

重量 [g]  260.5

媒体接触部の材質  ステンレス 1.4404 (SUS316L) 表面粗さ : Ra<0,6 / Rz -

プロセス接続  接圧部 G 1 おすねじ

備考

梱包数  1 個


